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Ausfihrung / Core design: MaBbild / Drawing:
Ringbandkern / Toroidal core: ohne MaBstab / without scale
MaBe in mm / Dimensions in mm
Kern fir stromkomp. Drossel
Core for common mode choke
|
NennmaBe / Nominal ;
Dimensions: ‘
45 x 30 x 15 mm 4 ;
) _ Jdq _
Legierung / Core Material. u
VITROPERM 500 F |
|
Fixierung / Type of Finish: ~———
Fix 022
(Kunststofftrog, Silikonkautschuk / 2 26,9
Plastic box, silicon rubber) < 484 < 18,2
Bezugswerte / Rated Dimensions:
Are = 0,855 cm?
e = 11,8cm
Mg, = 74¢
Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:
AL 1oz = 15,7 pH
Endprufung / Final Inspection:
(100% Prifung, AQL...: IEC 410/ DIN ISO 2859)
1. Magnetische Prifung (AQL 0,65) / Magnetical Test (AQL 0,65)
Prifung des A.-Wertes im Reihenersatzschaltbild gemaB A60092-Y3022-K009 /
Test of A,-value in series mode according to A60092-Y3022-K009
Induktivitatsprifung ohne Gleichstromvormagnetisierung / Inductance test without DC-magnetisation
1.1 Einstellwerte / Setting values: lgs X N =25 mA
f =10 kHz
Prufwert / Specified value: 11,8 yH <A =22,8 yH (entspr. / corr. 12900 < p3’ < 25000)
Herausgeber Bearbeiter KB-PM KB-E IN Datum freigegeben
KB-OP K FT Till Klinger Petzold 06.08.09 Ginther

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
vorbehalten.
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1.2 Einstellwerte / Setting values: lgr X N =25 mA
f =100 kHz
Prifwert / Specified value: 10,6 yH<A_ =<21,2 yH (entspr. / corr. 11600 < p3’ < 23200)

Hinweis / Remark:
Bau-Nr. / Part-No.: 97000491

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
vorbehalten.
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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